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Abstract (en)
The socket includes a socket case (1) which can be soldered to the circuit board by a reflow process. An opening is provided in the base of the
case, through which the bent connector ends of the signal contacts of an insulating block extend to the corresponding conductor tracks on the circuit
board, where they are soldered as SMT contacts.

Abstract (de)
Die Leiterplattensteckbuchse umfaBt ein auf einer Leiterplatte (2) festlegbares, im Querschnitt rechteckiges Metallbuchsengehause (1) und einen
in das Buchsengehause eingesetzten, einen entsprechend rechteckigen Querschnitt besitzenden Isolierkérper (3). Dieser weist vier nach dem
USB-Konzept standardisierte, in einer Ebene nebeneinander liegende, als Kontaktfedern ausgebildete Signalkontakte (4) auf, die beim Stecken
des Bussteckers mit den in diesem vorgesehenen vier nebeneinanderliegenden Gegenkontakten zusammenwirken und den elektrischen Kontakt
herstellen. Diese Signalkontakte (4) sind Uber nach unten gerichtete AnschluBenden (5) mit den Kontaktstellen der Leiterplatte (2) verbindbar.
Eine besonders platzsparendwe und dennoch einen festen Halt gewéhrleistende Ausflihrung, die mit einer einfacheren Létmethode verbunden
ist, zeichnet sich dadurch aus, da3 ds Buchsengeh&use (1) bodenseitig Giber einen Abstand zur Leiterplatte (2) sicherstellende Stitz- und
Verbindungsbereiche (11", 11") mit der Leiterplatte (2) im Reflowverfahren verlétbar ist. Ferner ist im Bodenbereich des Buchsengehauses (1)
eine Aussparung (12) vorgesehen, durch die hindurch sich die nach unten gerichteten und dann abgewinkelten, als SMT-Kontakte ausgebildeten
AnschluBenden (5) der Signalkontakte (4) des in das Buchsengehause (1) eingesetzten Isolierkdrpers (3) zu den zugehdrigen Leiterbahnen der
Leiterplatte (2) hin erstrecken. Die Stitz- und Verbindungsbereiche sind dabei durch von der unteren Vorderkante des Buchsengehauses (1)
ausgehende, um etwa 180° nach unten und riickwarts umgebogene Fixierlaschen 11', 11" gebildet, die jeweils eine ausgestanzte Bohrung mit
einem am Bohrungsrand angeformten, der Leiterplatte zugewandten Kragen (16) aufweist, der in eine Offnung (17) der Leiterplatte (2) eingreift.
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